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昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。 

一、 投资者关系活动类别 

□特定对象调研  

□业绩说明会  

□媒体采访  

√现场参观  

□新闻发布会  

□分析师会议  

√路演活动  

□其他  

 

二、 投资者关系活动情况 

活动时间：2026年 6月 23日至 2026年 6月 24日 

活动地点：昆山市陆家镇公司会议室和上海基金公司会议室 

参会单位及人员：国泰基金、招商证券、永赢基金、富国基金、长城基金、

华泰柏瑞、摩根基金、南方基金、万家基金、华宝基金、华源证券、开源证券、

申万宏源、华创证券、华鑫证券、东吴证券、广发基金 

上市公司接待人员：董事长胡海东先生、董事会秘书单兴洲先生、证券代表

韦淑霞女士 

 

三、 投资者关系活动主要内容 

问题一：公司如何看待智能制造装备行业的竞争格局？ 

回答：智能制造装备行业整体呈现分层竞争格局：高端市场海外厂商主导，



中高端市场国内头部企业加速国产替代，低端市场竞争充分。 

半导体智能制造装备领域国产替代进程加快，具备高精度制造能力和稳定品

质表现的国内智能制造装备厂商成长空间广阔。 

 

问题二：公司业务模式有何优势？ 

回答：公司下游客户的普遍产品更迭速度快、客户需求丰富多样，其相关智

能制造装备存在应用场景丰富、多样性、定制化等特点。基于以上特点，公司在

核心技术基础上提炼开发了一系列软、硬件功能模块。针对不同制造环节的个性

化需求，基于对客户制程及工艺的深刻理解，公司通过工艺制程拆解、产线规划

设计，在自主研发的软、硬件模块化技术平台的基础上进行灵活组合，设计出满

足客户智能制造具体需求的智能制造装备，实现客户高效、高质量的定制化生产

需求。公司通过模块化设计能够有效缩短新产品开发周期，降低开发成本。 

 

问题三：公司未来在海外有哪些布局？ 

回答：2025 年公司成立了新加坡、泰国子公司，为日后大力拓展东南亚及

国际业务提供了良好的投资平台。未来公司会持续深化国际市场的布局，继续推

动本地化团队的构建。公司将依托自身技术研发实力与全球化海外服务网络的双

重优势更好的为大客户提供配套服务。 

 

问题四：公司研发方向是什么？如何提升公司竞争力？ 

回答：研发中心将围绕公司战略方向布局四大技术方向：一是高端精密运动

控制、高精度机器视觉技术，提升设备的精度、速度和稳定性；二是半导体封装

装备核心技术，增强公司在半导体封装领域的优势；三是半导体前道量测设备领

域，公司计划布局相关技术研发，丰富半导体产品矩阵。目前该研发项目尚处于

起步阶段，暂未取得实质性研发成果。四是工业软件与数字化平台技术，打造“硬

件+软件+解决方案”的一体化能力。 

对公司竞争力的提升：完善研发基础设施、引进高端人才，提升技术迭代速

度；拓宽产品应用领域，平滑单一行业周期波动；提升产品软件附加值和客户粘

性，强化长期盈利壁垒。 



公司上述研发布局对应的技术落地、成果转化及产品商业化销售均存在不确

定性，提请广大投资者理性判断、谨慎投资。 

 

 

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司  

董事会  

2026 年 6 月 25 日  
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